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Antrag

des Freistaates Sachsen

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europaischen Parlaments und
des Rates liber einen Rahmen fiir MaBnahmen zur Starkung des
Halbleiterokosystems und zur Aufhebung der Verordnung (EU)
2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

COM(2026) 504 final

Punkt 71 der 1068. Sitzung des Bundesrates am 25. September 2026

Der Bundesrat moge anstelle von Ziffer 8 der Empfehlungsdrucksache 415/1/26
beschlieBen, zu der Vorlage gemall §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt Stellung zu
nehmen:

,Die Kommission soll das Giitesiegel nur Regionen verleihen, die bereits iiber ein
leistungsfihiges, dauerhaft tragfdhiges und eng vernetztes Halbleiter6kosystem ver-
fiigen. Die Regionen miissen insbesondere eine kritische Masse an industriellen
Fertigungskapazititen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Zulieferunter-
nehmen, qualifizierten Arbeitskriaften oder geeigneten Infrastrukturen nachweisen®.

Begriindung (nur gegeniiber dem Plenum):

Mit der gednderten Formulierung wird der Anwendungsbereich des Gii-
tesiegels ,,Europdische Halbleiterexzellenzregionen® weiter gefasst. Eine
zwingende Kumulation der aufgezdhlten Standortfaktoren als notwen-
dige Voraussetzung ist damit nicht gegeben. Damit sind alle Lénder fiir
die Verleihung des Giitesiegels potentiell geeignet.
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